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摘要(译)

用于重新配置存储系统的示例性实施例包括模块化传感器平台，包括：
基本模块，包括显示器，处理器，存储器和通信接口;可拆卸地连接到基
座模块的带，使得带可以用不同类型的带替换;以及传感器模块，其从用
户收集数据，传感器模块与基础模块通信并且可移除地耦合到带，使得
传感器模块可用不同类型的传感器模块替换，传感器模块还包括多个传
感器单元可拆卸地连接到传感器模块，使得各个传感器单元可用不同类
型的传感器单元替换。
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